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Application for
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

Parts list :

Cooler x 1

Thermal Grease x 1
Bracket x 1
Back-plate x 1

Nuts x 4

Screws x 4 (9.6mm)
Screws x 4 (13.6mm)
Screws x 4 (16.6mm)
Mounting Plate x 1
Fan Clips x 2

12cm Fan x 1

AEe=-ITOmMmMmOO >

Anwendung fir
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

Teileliste:

Kihler x 1
Warmeleitpaste x 1
Halterung x 1

Riickwand x 1

Muttern x 4

Schrauben x 4 (9.6mm)
Schrauben x 4 (13.6mm)
Schrauben x 4 (16.6mm)
Befestigungsplatte x 1
Geblase-Clips x 2

12 cm Geblése x 1
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Applicable aux processeurs suivants :
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

Liste des pieces:

1 Refroidisseur

1 Graisse thermique
1 Support

1 Plaque arriere

4 Ecrous

4 Vis (9.6mm)

4 Vis (13.6mm)

4 Vis (16.6mm)

1 Plaque de montage
2 Clips de ventilateur
1 Ventilateur de 12 cm
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Aplicacién para
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

Lista de piezas:

1 x refrigerador

1 x lubricante térmico

1 x soporte

1 x placa trasera

4 x tuercas

4 x tornillos (9.6mm)

4 x tornillos (13.6mm)
4 x tornillos (16.6mm)
1 x placa de montaje

2 x ganchos de ventilador
1 x ventilador de 12 cm
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Applicazione per
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

Elenco componenti:
Dissipatore x 1

Grasso termico x 1
Supporto x 1

Piastra posteriore x 1
Dadi x 4

Viti x 4 (9.6mm)

Viti x 4 (13.6mm)

Viti x 4 (16.6mm)
Piastra di montaggio x 1
Fascette per ventola x 2
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Ventole da 12 cm x 1

Aplicagéo para
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

Lista de pegcas:
Refrigerador x 1

Massa térmica x 1
Suporte x 1

Placa traseira x 1
Porcas x 4

Parafusos x 4 (9.6mm)
Parafusos x 4 (13.6mm)
Parafusos x 4 (16.6mm)
Placa de montagem x 1
Clipes da ventoinha x 2
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Ventoinhas de 12cm x 1

@ % 4 pin
i-J)

1. Before Installation, please verify the CPU platform
and select the appropriate holes for your CPU
socket.

A. Hole A for LGA1366/1156/1155/1151/1150/775 &
AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Hole B for LGA 2011

2. Install the Fan Clips (J) onto the Heat-sink (A)
separately.

3. When you install Back-plate (D) make sure the
side with the foam is facing the motherboard.

ANote:
If you want to install LGA 2011 CPU, proceed to
step5

I

. Insert the four Screws (G) through the Back-
plate (D) and the motherboard and secure them
with Nut (E). Place Bracket (C) onto the Nuts(E)
and secure it with Screw (F). Make sure the Tt
logo on the Bracket (C) is upward facing.

o

. Place Nut (E) onto the motherboard and place
the Bracket (C) onto the nuts and secure with 4
Short Screws (H). Make sure the Tt logo on the
Bracket (C) is upward facing.

ANote:

If the Bracket (C) is not firmly secured, please
slightly loose the screws (G) and fasten the
screws (F) again.

6. Apply a thin layer of Thermal Grease (B) onto
the CPU.

7. Screw the Heat-sink (A) onto the motherboard
with the Mounting Plate (1) tightly.

8. Fix the Fan (K) onto the Heat-sink (A) with Fan
Clips (J) separately.

9. Connect the 4-pin wire to the motherboard’s
CPU fan connector.

10. Installation is done.

1. Uberpriifen Sie bitte vor der Installation die CPU-
Plattform und wahlen Sie die entsprechenden
Lécher fir Ihren CPU-Sockel.

A.Loch A fir LGA1366/1156/1155/1151/1150/775
& AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Loch B fir LGA 2011

2. Installieren Sie die Geblase-Clips (J) separat auf
dem Kihlkorper (A).

3. Wenn Sie die Riickwand (D) installieren, stellen Sie
sicher, dass die Seite mit dem Schaum zur
Hauptplatine zeigt.

AAnmerkung:
Wenn Sie eine LGA-2011-CPU installieren, gehen Sie
zu Schritt 5.

4. Fugen Sie die vier Schrauben (G) durch die
Rickwand (D) und die Hauptplatine ein und sichern
Sie sie mit Mutter (E). Platzieren Sie die Halterung
(C) auf den Schrauben (E) und befestigen Sie sie
mit der Schraube (F). Stellen Sie sicher, dass das
Tt-Logo auf der Halterung (C) nach oben zeigt.

(&

. Platzieren Sie die Mutter (E) auf der Hauptplatine
und die Halterung (C) auf den Muttern und sichern
Sie sie mit vier kurzen Schrauben (H). Stellen Sie
sicher, dass das Tt-Logo auf der Halterung (C)
nach oben zeigt.

AAnmerkung:

Wenn die Halterung (C) nicht fest gesichert ist,
lockern Sie bitte etwas Schrauben (G) und die
Schrauben (F) wieder an.

6. Tragen Sie eine diinne Schicht Warmeleitpaste (B)
auf die CPU auf.

7. Schrauben Sie den Kiihlkdrper (A) mit der
Montageplatte (1) auf der Hauptplatine fest.

8. Befestigen Sie das Geblase (K) mit den
Geblase-Clips (J) separat auf dem Kiihlkérper
(A).

9. Verbinden Sie den 4-poligen Stecker mit dem
CPU-Geblaseanschluss auf der Hauptplatine.

10. Die Installation ist vollstandig.

1. Avant l'installation, veuillez vérifier la plateforme
du processeur et sélectionnez les orifices
correspondant au socket de votre processeur.

A. Trou A pour LGA1366/1156/1155/1151/1150/775
& AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Trou B pour LGA 2011

2. Installez les clips de ventilateur (J) sur le

dissipateur thermique (A) séparément.

3. Lorsque vous installez la plaque arriére (D)
assurez-vous que le cété avec la mousse fait face
alacarte mére.

ARemarque:
Sivous souhaitez installer un processeur LGA 2011,
passez al'étape 5.

IS

. Insérez les quatre vis (G) a travers la plaque
arriére (D) et la carte mére et fixez-les avec
I'écrou (E). Placez le support (C) sur les écrous
(E) et fixez-le avec la vis (F). Assurez-vous que le
logo Tt sur le support (C) est orienté vers le haut.

o

. Placez I'écrou (E) sur la carte mére et placez le
support (C) sur les écrous et fixez-le a I'aide de 4
vis (H). Assurez-vous que le logo Tt sur le support
(C) est orienté vers le haut.

ARemarque:

Sile support (C) n'est pas bien fixé, s'il vous plait un
peu lache les vis (G) et serrez les vis (F) a
nouveau.

6. Appliquez une fine couche de graisse thermique
(B) surle processeur.

7. Vissez solidement le dissipateur thermique (A)
sur la carte mére avec la plaque de montage (1).

8. Fixez le ventilateur (K) sur le dissipateur
thermique (A) avec des clips de ventilateur (J)

séparément.

9. Branchez le cable a 4 broches sur le connecteur
de ventilateur du processeur de la carte mere.

10. Installation terminée.

1. Antes de la instalacion, verifique la plataforma de
la CPU y seleccione los orificios
correspondientes para la toma de su CPU.

A. Orificio A para
LGA1366/1156/1155/1151/1150/775y
AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Orificio B para LGA 2011

2. Instale los ganchos de ventilador (J) en el difusor

de calor (A) por separado.

3. Alinstalar la placa trasera (D), aseglrese de que
el lado con la goma-espuma se halle mirando a la
placa base.

ANota:

Sideseainstalarla CPU LGA 2011, vaya al paso 5.

4. Inserte los cuatro tornillos (G) por la placa
trasera (D) y la placa base y fijelos con las
tuercas (E). Coloque el soporte (C) sobre las
tuercas (E) y fijelo con los tornillos (F).
Asegurese de que el logo Tt del soporte (C) esté
mirando hacia arriba.

o

. Coloque las tuercas (E) en la placa base y
coloque el soporte (C) sobre las tuercas, y fijelo
con los cuatro tornillos (H). Asegurese de que el
logo Tt del soporte (C) esté mirando hacia arriba.

ANota:

Si el soporte (C) no esta firmemente sujeto, afloje
ligeramente los tornillos de la placa trasera (D) y
apriete nuevamente los tornillos del soporte (C).

6. Aplique una fina capa de lubricante térmico (B)
enlaCPU.

7. Fije el difusor de calor (A) en la placa base con
la placa de montaje (I) con fuerza.

8. Fije por separado el ventilador (K) en el difusor
de calor (A) con los ganchos de ventilador (J).

9. Conecte el cable de 4 pines al conector del
ventilador de la CPU de la placa base.

10. La instalacion estd completada.

-

. Prima dell’installazione, controllare la
piattaforma CPU e scegliere i fori appropriati per
la presa CPU.

A.Foro A per LGA1366/1156/1155/1151/1150/775

e AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Foro B per LGA 2011

N

. Install the Fan Clips (J) onto the Heat-sink (A)
separately.

3. Durante l'installazione della piastra posteriore
(D), accertarsi che il lato gommato sia rivolto
verso la scheda madre.

ANota:
Perinstallare la CPU LGA 2011, passare alla
procedura 5

4. Inserire le quattro viti (G) attraverso la piastra
posteriore (D) e la scheda madre e fissarle con il
dado (E). Posizionare il supporto (C) sui dadi (E)
e fissarlo con la vite (F). Accertarsi che il logo Tt
sul supporto (C) sia rivolto verso l'alto.

o

. Posizionare il dado (E) sulla scheda madre e il
supporto (C) sui dadi e fissare con 4 viti (H).
Accertarsi che il logo Tt sul supporto (C) sia
rivolto verso l'alto.

ANota:

Seil supporto (C) non e fissata saldamente, si
prega leggermente allentate le viti (G) e serrare
le viti (F) di nuovo.

6. Applicare uno strato sottile di grasso termico (B)
sulla CPU.

7. Avvitare il dissipatore di calore (A) sulla scheda
madre con la piastra di montaggio (I) in modo
fermo.

8. Fissare la ventola (K) sul dissipatore di calore (A)
con le apposite fascette (J) separatamente.

9. Collegare il cavo a 4 pin al connettore della
ventola della CPU della scheda madre.

10. L'installazione € completa.

1. Antes da instalagéo, verifique a plataforma do
CPU e selecione os orificios adequados para a
sua socket CPU.

A. Orificio A para
LGA1366/1156/1155/1151/1150/775 &

AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Orificio B paraLGA 2011

2. Instale os clipes da ventoinha (J) no dissipador

de calor (A) em separado.

3. Quando instala a placa traseira (D), certifique-
se de que o lado com a esponja esta virado para
a motherboard.

ANota:
Se pretender instalarum CPU LGA 2011, avance
para aetapa 5.

4. Insira os quatro parafusos (G) através da placa
traseira (D) e a motherboard e fixe com a porca
(E). Coloque o suporte (C) nas porcas E) e fixe
com o parafuso (F). Certifique-se de que o
logotipo Tf no suporte (C) esta virado para cima.

o

. Coloque a porca (E) na motherboard e coloque o
suporte (C) nas porcas e fixe com 4 parafusos
(H). Certifique-se de que o logdtipo Tf no
suporte (C) esta virado para cima.

ANo(a:

Se o suporte (C) ndo estiver bem fixo, desaperte
ligeiramente os parafusos curtos na placa
traseira (D) e aperte novamente os parafusos
curtos no suporte (C).

o

Aplique uma camada fina de massa térmica (B)
no CPU.

7. Aparafuse bem o dissipador de calor (A) a
motherboard com a placa de montagem (l) .

©

. Fixe a ventoinha (K) ao dissipador de calor (A)
com os clipes da ventoinha (J) em separado.

©

. Ligue o cabo de 4 pinos ao conector da
ventoinha do CPU da motherboard.

10. Alinstalagao esta terminada.

©2016 The rmaltake Technology Co., Ltd. All Rights Res erved.

RoHS

A-2016.01 www.thermaltake.com COMPLIANT

flces

Please visit our Support Section for more
technical support or update at
www.thermaltake.com

Bitte besuchen Sie unsere
Kundendienstabteilung fiir weitere technische
Unterstitzung oder Updates unter
www.thermaltake.com

Veuillez vous reporter a la Partie Support pour
un support technique ou une mise a jour sur
www.thermaltake.com

Le rogamos que visite nuestra Seccion de
Soporte para mas soporte técnico o
actualizaciones en www.thermaltake.com

Per maggiore assistenza tecnica o
aggiornamenti, visitare la sezione sull’assistenza
all'indirizzo www.thermaltake.com

Visite a nossa Secg¢do de Apoio para obter mais
apoio técnico ou actualizagées em
www.thermaltake.com
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LGAT775

Parts List
O x1

%

&R x 1
BHE x 1

B x1
B x 1
28 x4
R x 4 (9.6mm)
R4 x 4 (13.6mm)
R x 4 (16.6mm)
BEEHE x 1
AR&N x 2
12cmEF x 1
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RFEE
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

itk )

AR x 1

SHRE x1

HE x1

ER x 1

B x4

84 x 4 (9.6mm)
R4 x 4 (13.6mm)
84 x 4 (16.6mm)
BEEHNE x 1
REB&HM x 2
12cmA B x 1
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)iibzd
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

HW@RIAD -
9—2— x1
BITU—R x1
7T Y N x1
NYOTL—hK x1
FTYh x4

fal x4 (9.6mm)
ALl x4 (13.6mm)
fal x4 (16.6mm)
BmYFE7L—hK x1
TF7OUYT x2
12cm 772 x1
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YcTaHoBka ansa
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

Cnucok petanei
Oxnagutens x 1
Tepmocma3ska x 1
KpoHwTeiH x 1

3apHsAs nnacTuHa x 1
lankn x 4

BUHTHI X 4 (9.6mm)
BUHTBI X 4 (13.6mm)
BUHTBI X 4 (16.6mm)
MoHTaxHas nnactuHa x 1

dukcaTopbl BEHTUNATOPA X 2
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BeHTtunatopsl 12 cm x 1

Uygulama:
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

Parca listesi:
Sogutucu x 1
Termal Yag x 1
Plaka x 1

Arka pano x 1
Somun x 4

Vida x 4 (9.6mm)
Vida x 4 (13.6mm)
Vida x 4 (16.6mm)
Montaj Levhasi x 1
Fan Klipsi x 2
12cm'lik Fan x 1
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N5 lgudInsy
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1156/1155/1151/1150
LGA 775

5180158 udu:
qmszmumw%au x 1
915ii50u x 1
wusning x 1
unudaniundy x 1
1an x 4

dng x 4 (9.6mm)
dng x 4 (13.6mm)
dng x 4 (16.6mm)
unudmsuda x 1
addWaan x 2
Waanwauin 12 . x 1
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Installation Preparation
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1. REH  FRBERNCPURKTARERES
B CPUALM , WEEMERAF M.

A. A B 1LGA1366/1156/1155/1151/1150/775
& AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B.B#H&ALGA2011

2. ABBRIN (V) PRI REZHEARE (A) £,

3. ERKERE , FEEER (D) BRBMEER
& EHAR

A%

MRRRERELGA2011 CPU , FREIL |5,

4. 14X R4 (G) FBHEAR (D) MERR , LARKRE
(E) HA9I9HR , KA (C) RERIRS (E)
WA BINZIERM (F) HR , FRIBINA (C)
WTIFHE L.

5. £ MIRE (E) EERER L , $ME (C) HER
RBEL , WAX IR (H) R , FHREEMNE (C)
HTtF R L,

i3 &
MBHE (C) EIRk (F) MR% , BETUERMNZ
B, BAMMMERK (G)  BRBRE(F).

6. HARFKEE—FHAE (B) ACPUL,

7. UEEME () SBRRAHRRERR L.
8. AR (K) MARRI (J) REARER (A) Lo

9. EHEAPIN ERET MR ENCPURBERE,

1. REH , BHIAEBH CPURSETARERES
HICPU AL , FHEEMERHAT M.

A. A B2 LGA1366/1156/1155/1151/1150/775
& AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B.B #{R % LGA2011

2. FRREM (V) DR REEHEBERGE (A) L.

3. HREFRE , EEEEIR D) FEEBLER
REZS

Vi3 -

MRRRERHELGA2011 CPU , EBEEIS &S,

4. 4% RL (G) FHHER (D) MER , FARES
(E) WA/ BR , FHR (C) RET RS (E)
t, AABMZERL (F) B , BBINNA (C)
MTIFHE L,

5. LHERR (E) BEER MU L, HHE(C)RET
BREL | H4XERL (H) 8{F , HB®INNEA (C)
MTIFHE L,

A%
MBHNE (C) FIBL (F) BB , TATLUERNE
B, B EMAIRL (G) , BRIERL (F).

6. MIRKEE-—ESAE (B) FCPUL,

7. UNEEMA () BBARASE T ER L.
8RB (K) ARBE&M (J) RETHARR (A) Lo

9. EHAPIN BLE XM EMCPUNBEE,

1Y TEIC, CPUTZY N7 #—LAZTRR
L. CPUYT Y NADOBEYAERNZRBRLET,
A.LGA1366/1156/1155/1151/1150/775 & & O
AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2F8 7 A
B.LGA 2011/ R B

2.E=RI2OAVCT7T7OUYT ) ZEBIC
)RR,

3INYUTL—hK (D) ERYFITBE, KBHEHNFT
H—R—KROFZEBEVTVWREEZBRALET,

I\ E:

LGA 2011 CPUZELY) fF 132 3BE. AT Y 75088
LET,

IS

Rl (G)ENYITL—K (D) EXHYF—R—KIC

BL. FYNE)TEELET. 757 Y K (C)

£FYKNE)ICEE, AU (F)TRELET. 775
TYRNCOTIAIN EZEVTVWS Z & /R
LTLEE W,

o

.FYN(E)EIY—R—RIZEE, 757 Y H(C)
EFYRNOLICEE, 4XDERL (H) TERAEL X
T, ISTYNEC)OTIOIN LEEVTVS S
EEBRLTLKEEL,

I\ E:
TSTYR(CYNL2AYEBREENRTVEVEE,

LUBVRD (G) BE2T, £5—EXY (F)
EBEELET,

6.CPUIC®Y1)—2 (B) 2B BYET,

7.E—R¥2Y (A) ERUMTTL—R ()T
IP—K—KCRAUTL2 A YBY REFET,

8. E—RIVUOMITTY(KVETFTIUYT
J) TEBIICEELET.

9.4EYVAYEXY—R—KROCPUT7OX
TRICERLET,

10. Y MHHFAETLEL I,

1. Mepepn ycTtaHoBkov npoBepbTe nnatgopmy LM
1 BbiGepUTe 0TBEPCTUS, NoAXoAsLMe AN
ncnonb3dyemoro rHesga LM.

A.OtBepctue A ans
LGA1366/1156/1155/1151/1150/775 1
AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. OtBepctue B ans LGA 2011

2.MooyepenHo yctaHoBUTE cpukcatopbl (J)

BeHTUNsATopa Ha paguatop (A).

3. Mocne ycTaHoBKM 3aaHel nnacTuHbl (D)
ybenuTech, 4TO NOBEPXHOCTb C NEHOMATEpPUanom
HanpaBneHa B CTOPOHY METEpI/IHCKOIZ nnaTbl.

A Mpumevaxue.
Ecnu BbinonHsieTcst yctaHoska LM c rHesgom LGA
2011, To nepenaunTe K NYHKTY 5

N

. BcTtaBbTe YyeThipe BUHTA (G) Yepea 3afHio0
nnactuHy (D) u maTepuHckyto nnaty u
3acukeupyiiTe ux raikoii (E). Ycranosute
kpoHwTelH (C) Ha raiku (E) n 3acdukcupyiite ero
BuHTOM (F). Y6eautech, yto norotun Tt Ha
KpoHwTenHe (C) HanpaBneH BBEpPX.

[

. BcTaBbTe raiiky (E) B MaTepuHckyto nnary,
ycTaHoBUTe KpoHLWTeNH (C) Ha raiku u
3adukcupyiite ero 4 BuHtamu (H). Y6eautecs,
yTOo NnoroTun Tt Ha kpoHwTeiiHe (C) HanpaBneH
BBEpPX.

A MpumeyaHue.

Ecnu kpoHwTelH (C) 3akpenneH HeHaaexHo,
HeMHoro ocnabbTe BUHTLI Ha 3aHeN nnacTuHe
(D) 1 cHOBa 3aTsHWUTE BUHTbI Ha kKpoHLWTeliHe (C).

6. Hanecute Ha LM ToHkwKiA cnoit Tepmocmaskm (B).

7. HapexHo 3akpenuTte pagvaTop (A) BUHTOM Ha
MaTepUHCKO NNaTe ¢ NOMOLL b0 MOHTaXHO
nnacTuHsl (1).

8. MooyepeaHo 3akpenuTe BeHTUNATopbl (K) Ha
papunaTope (A) c nomolybto pukcaTopos (J).

9. NMopcoeanHNTE 4-KOHTAKTHBIN NPOBOA K pasbemy
BeHTUnsaTopa LM Ha maTepuHckoli nnaTe.

10. YcTaHoBKa 3aBeplueHa.

-

. Kurulumdan énce, liitfen CPU platformunu
dogrulayin ve CPU soketiniz i¢cin uygun delikleri
segin.

A.LGA1366/1156/1155/1151/1150/775 ve AMD
FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 igin Delik A

.LGA 2011 igin Delik B

W

N

. Fan Klipsini (J) Ist Alicinin (A) tzerine ayri
olarak takin.

3. Arka panoyu (D) taktiginizda, képukli tarafin ana
karta baktigindan emin olun.

ANol:
Bir LGA 2011 CPU'su takmak istiyorsaniz, 4. adima
ilerleyin.

4.Dért Vidayi (G) arka pano (D) ve ana karttan
gegirerek takin ve Somunla (E) sabitleyin.
Plakayi (C) Somunlarin (E) Gzerine yerlestirin ve
Vidayla (F) sabitleyin. Plaka (C) tizerindeki Tt
logosunun yukariya baktigindan emin olun.

o

. Somunu (E) ana kartin ve Plakayi (C) somunlarin
tizerine yerlestirip 4 Vida (H) ile sabitleyin. Plaka
(C) tzerindeki Tt logosunun yukariya
baktigindan emin olun.

ANot:

Plaka (C) siki bir sekilde sabitlenmezse litfen Arka
panodaki (D) vidalari hafifge gevsetin ve Plaka
(C) tzerindeki vidalari yeniden sikin.

6. CPU'nun tzerine ince bir Termal Yag(B) tabakasi

surdn.

7. lIs1aliciyr (A), Montaj levhasiyla (I) ana kartin
Gzerine siki bir sekilde vidalayin.

©

Fani (K), Fan Klipsiyle (J) Isi Alicinin (A) lzerine
ayri olarak takin.

©

.4 pimli kabloyu ana kartin CPU fan konektériine
baglayin.

10. Kurulum tamamlanmistir.
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